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 TX-I/O™; DESIGO™ OPEN  
 TX OPEN                     

moduł  RS232/485 
TXI1.OPEN

 do integracji urzadze� i systemów trzecich do systemu DESIGO (V4 lub wy�sza) 
  
  

 

• Platforma sprz�towa do integracji systemów i urz�dze� trzecich do 
systemu automatyki i zarz�dzania budynkiem DESIGO (wersja 4 lub 
wy�sza) 

• Interfejs USB do podł�czenia narz�dzia TX OPEN Tool 

• Kompaktowa konstrukcja zgodna z DIN 43 880 

• Prosta instalacja i uruchomienie 
– Zł�cza �rubowe 
– Zasilanie z magistrali mi�dzymodułowej (24 V DC) 

• Prosta, szybka diagnostyka 
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Funkcje 

Moduł TX OPEN RS232/485 integruje urz�dzenia trzecie poprzez interfejs RS232 
lub RS485 do systemu automatyki i zarz�dzania budynkiem DESIGO.  
Wymagane aplikacje integracyjne s� wgrywane do modułu poprzez interfejs USB. 

Siemens oferuje aplikacje integracyjne dla nast�puj�cych protokołów / systemów: 

− Modbus (in�yniering wg CM110571) 
− M-Bus  (in�yniering wg CM110572) 
− SED2 (in�yniering wg CM110573) 
− pompy Grundfoss oraz Wilo (w przygotowaniu). 
 
Mo�liwa jest równie� implementacja własnych rozwi�za� integracyjnych 
korzystaj�c z Microsoft ® eMbedded Visual C++ 4.0 (patrz dokument Developer's 
guideline for the TXI1.OPEN ,CM110570). 
 
Moduł TX OPEN RS232/485 jest zasilany napi�ciem 24 V DC bezpo�rednio               
z magistrali mi�dzymodułowej.  

Aplikacja WEB (poprzez interfejs USB) umo�liwia dost�p danych konfiguracyjnych 
interfejsu oraz warto�ci punktów danych z systemów / urz�dze� trzecich. 

Narz�dzie programowe TX OPEN Tool umo�liwia wgrywanie firmware, aplikacji 
integracyjnej oraz danych konfiguracyjnych do modułu TX OPEN.  
 
 

Typ 

Nr produktu Nr magazynowy Nazwa 

TXI1.OPEN S55661-J100 Moduł TX OPEN RS232/485 

 
 
Oprogramowanie konfiguracyjne TX OPEN Tool 
(prosz� kontaktowa� si� lokalnym przedstawicielstwem) 
 
 
 

Zamówienie 

W zamówieniu nale�y poda� ilo��, nazw� produktu, numer produktu oraz numer 
magazynowy. 

Przykład: 
10 Moduł TX OPEN RS232/485 TXI1.OPEN, S55661-J100 
 
 
 

Zgodno�� urz�dze� 

Moduł TX OPEN RS232/485 przeznaczony jest do współpracy ze sterownikami 
modułowymi PXC100/200.. w wersji 4 i wy�szej. 

 
 
 
 

Akcesoria 
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Konstrukcja i technologia 
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Legenda 
 

A Zł�cza �rubowe do podł�czenia magistrali 
RS232 lub RS485 (zmiana poprzez 
oprogramowanie) 

 

Terminal RS232 RS485 
1    TX     + 
2    RX     – 
3    GND      
                (wyrównanie potencjału) 

 

B LED "RUN" Zasilanie OK 
 

C LED “COM”  Komunikacja (RS)  
 

D Zł�cze USB do TX OPEN Tool 
 

E Przeł�cznik obrotowy do nastawy adresu 
 

F Podł�czenie magistrali mi�dzymodułowej  
 

G Uchwyt mocuj�cy na szynie 

 
 

Wła�ciwo�ci mechaniczne 
 

 

Obudowa • Obudowa zgodna z DIN 43880, 96 mm szeroko�ci. 
• Nale�y zapewni� dostateczny przepływ powietrza. 

(max. temperatura otoczenia 50°C). 
 
 

Parametry elektryczne  
  

Zasilanie • Moduł TX OPEN RS232/485 zasilany jest napi�ciem 24 V DC bezpo�rednio      
z magistrali mi�dzymodułowej.  
Nie wymagane jest oddzielne zasilanie.  

  

Interfejsy • Zł�cze �rubowe do podł�czenia interfejsu RS232 lub RS485 
• Zł�cze USB typu B do podł�czenia narz�dzia TX OPEN Tool 

  

Magistrala 
mi�dzymodułowa 

• Moduł TX OPEN RS232/485 posiada po lewej i prawej stronie obudowy zł�cza 
magistrali mi�dzymodułowej. Moduł mo�e by� instalowany pomi�dzy 
istniej�cymi modułami I/O lub na ko�cu rz�du. 

                

Masa systemowa • Interfejsy szeregowe RS232 / RS485 s� elektrycznie odizolowane od magistrali 
mi�dzymodułowej. Podł�czony system trzeci mo�e by� uziemiony. 

  

Zabezpieczenie 
przeciwko bł�dnemu 
okablowaniu 

 
 

• Wszystkie zaciski s� zabezpieczone przeciwko zwarciom i bł�dnemu podaniu 
napi�cia AC/DC 24 V. 

• Podł�czenie magistrali: brak zabezpieczenia 
• Napi�cie wy�sze ni� 24 V AC/DC: brak zabezpieczenia 
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Interfejsy  

  

Ogólnie • Interfejsy szeregowe s� elektrycznie izolowane. 
• Interfejsy szeregowe wykorzystuj� te same zł�cza podł�czeniowe.  

Wybór pomi�dzy RS232 lub RS485 dokonywany jest programowo. 
  

RS232 • Interfejs obsługuje pr�dko�ci od 300 do 115 200 bodów. 
• Sygnały RXD i TXD s� dost�pne, lecz bez handshake. 

  

RS485 • Interfejs obsługuje pr�dko�ci 9600 i 19200 bodów.  
  

Terminator magistrali • Terminator magistrali mo�e zosta� zał�czony w module poprzez 
oprogramowanie narz�dziowe (1nF, 120 Ohm). 

 
 

Sygnalizacja  
  

LED RUN (zielona) Sygnalizuje obecno�� napi�cia zasilaj�cego. 
  

LED COM (zielona) Sygnalizacja komunikacji po stronie interfejsu szeregowego. 

 
 

Przeł�cznik adresowy Adres modułu jest ustawiany za pomoc� dwóch przeł�czników obrotowych. 
Ustawienie fabryczne: 00 (moduł TX OPEN RS232/485 jest nieaktywny).  
 

 
 
 

Dokumentacja 

 
Dokument Numer 
[1] TX OPEN developer's guideline CM110570 
[2] TX-OPEN Modbus engineering CM110571 
[3] TX OPEN M-bus engineering CM110572 
[4] TX OPEN SED2 engineering CM110573 
[5] TX OPEN Tool online help -- 
[6] TX-I/O™ module, data sheets CM1N817... 
[7] TX-I/O™ Planning and installation manual CM110562 
 
 
 

Utylizacja 

 

Urz�dzenie zawiera elementy elektroniczne i zgodnie z klasyfikacja wg European 
Directive 2002/96/EC (WEEE), nie mo�e by� usuwane jako odpady 
gospodarstwa domowego. 
Nale�y przestrzega� aktualnych przepisów prawa lokalnego. 
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Instalacja 

 
Urz�dzenie jest montowane na szynie standardowej 35 x 7.5 mm 
(typ TH35-7.5 zgodnie z EN60715) 
 
Urz�dzenie mo�e by� zamontowane w dowolnym miejscu w rz�dzie modułów. 
 
Moduł TX OPEN RS232/485 mo�e zosta� usuni�ty z rz�du modułów.  
Nale�y jednak pami�ta�, �e spowoduje to przerwanie zasilania i sygnału magistrali 
mi�dzymodułowej dla nast�puj�cych po nim modułów. 
 
Urz�dzenia TX-I/O™ mog� by� montowane w pozycji poziomej lub pionowej.  

Nale�y zapewni� odpowiedni przepływ powietrza tak, aby temperatura otoczenia 
nie przekraczała max. 50°C. 
 
 
 

Dane techniczne 

 
Napi�cie zasilania 
 

Napi�cie z magistrali mi�dzymodułowej.  
Nie wymagany jest oddzielny zasilacz. 

24 V DC 

Pobór mocy   55 mA / 1.32 W 
   

Zł�cze magistrali Brak zabezpieczenia! Zabezpieczenie 
przeciwzwarciowe i przed 
bł�dnym okablowaniem 

Interfejs szeregowy • Zabezpieczenie przeciwko 
skokowym zmianom          
AC/DC 24 V i zwarciom 

• Elektroniczna izolacja od masy 
magistrali mi�dzymodułowej 

   
Interfejs RS242/485  Terminator magistrali mo�e zosta� zał�czony w module poprzez oprogramowanie 

narz�dziowe (1nF, 120 Ohm). 
   
Interfejs USB • Wtyczka Typ B (urz�dzenie USB) 
 • Pr�dko�� (USB 1.0 full speed) 12 MBit/s 
 • Elektroniczna separacja od GND magistrali Nie 
 • Zabezpieczenie nadpr�dowe oraz 

przeciwzwarciowe 
Tak 

   
Zaciski podł�czeniowe,  

wtyczki 
Dane mechaniczne 

Drut miedziany lub linka miedziana z 
tulejkami zaciskowymi 

 
Linka miedziana bez tulejek zaciskowych 

Wyjmowane zaciski �rubowe 
1 x 0.6 mm∅ do 2.5mm2 
lub 2 x 0.6 mm∅ do 1,0 mm2 
1 x 0.6 mm∅ do 2.5 mm2  
lub 2 x 0.6 mm∅ do 1,5 mm2 

 
 

Wkr�tak Wkr�tak płaski nr 1  
z główk� o �rednicy ø � 4.5 mm 

 Maksymalny moment obrotowy 0.6 Nm 
  

 
 
 
 
 

 

Monta� 

Kolejno�� monta�u 

Wymiana 

Dozwolone pozycje 
monta�u 
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Klasyfikacja zgodnie        
z EN 60730 

Tryb pracy sterownika elektronicznego 
Stopie� zanieczyszcze� 
Konstrukcja mechaniczna 

Typ 1 
2 
Klasa zabezpiecze� III 

Typ obudowy  Klas IP zgodna z EN 60529 
Elementy płyty czołowej 
Podstawa z zaciskami 

 
IP30 
IP20 

   
Warunki �rodowiskowe 
 

Eksploatacja 
Warunki klimatyczne 
 Temperatura 
 Wilgotno��  

 Warunki mechaniczne 

Zgodnie z IEC 60721-3-3 
Klasa 3K5 
–5 ... 50 °C 
5 … 95 % wilgotno�ci wzgl�dnej  
Klasa 3M2 

 Transport 
Warunki klimatyczne 
 Temperatura 
 Wilgotno�� 

 Warunki mechaniczne 

Zgodnie z IEC 60721-3-2 
Klasa 2K3 
-25...70 °C 
5 … 95 % wilgotno�ci wzgl�dnej  
Klasa 2M2 

   
Standardy, dyrektywy i 

aprobaty 
Bezpiecze�stwo produktu 

Automatyczne elektroniczne urz�dzenia 
steruj�ce domowego u�ytku i podobnych 
zastosowa� 

 
 
 
EN 60730-1 

 Kompatybilno�� elektromagnetyczna 
Odporno�� Sektor przemysłowy 
Emisja Budownictwo,  
   Przemysł lekki 

 
EN 61000-6-2 
EN 61000-6-3 

 Zgodno�� z CE 
Kompatybilno�� elektromagnetyczna 
Dyrektywa niskonapi�ciowe 

 
2004/108/EC 
2006/95/EC 

 c-Tick zgodno�� z Australian EMC Framework  
 
Standard emisji zakłóce� radiowych 

 
Radio Communication Act 1992 
AS/NZS  3548 

 Aprobata UL (UL 916) 75M5 
   
Kolor Obudowa Jasny szary, RAL 7035 
Wymiary Obudowa zgodna z DIN 43 880, patrz Wymiary  
Waga Bez/z opakowaniem 130g / 168g  
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Wymiary 

Wymiary w mm 
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